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   技术要求：

材质
见表一

材料厚度
T=0.25±0.02

压接范围
AWG22#-20#

表面处理

包装数量
15K/盘reel

Material

Material thickness

   Technical Requirement：

Packing Qty

Wire Range

Surface

雾锡 

Matte tin 

产品名称

Title

规格型号

Part No.

制造编码

Produce No.

材质

Material

表面处理

Surface

压接范围

Wire Range
尺寸A

110直插B型 TP11012K-2/0.5 TP11012K-12/103 磷铜 Phosphor bronze 雾锡 Matte tin AWG20#-22# 1.80±0.15

110直插B型 TP11012K-2/0.5 TP11012K-12/101 黄铜 Brass 雾锡 Matte tin AWG20#-22# 1.80±0.15

110直插B型 TP11012K-2/0.8 TP11012K-12/102 黄铜 Brass 雾锡 Matte tin AWG20#-22# 2.00±0.15
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